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Abstract (en)
[origin: US4806941A] A microwave component including an aerial comprised of at least a planar electrically conducting radiating element (3),
arranged on a surface of a dielectric substrate (1). The surface is opposite a bearing surface which is at least partially covered with an electrically
conducting layer serving as a ground plane (5). The microwave component further contains a microwave circuit used for processing and/or
producing aerial signals. A dielectric film (2) is laid around the substrate (1). One side of this film (2) contains the radiating element (3), the ground
plane (5) being arranged on the inside surface and the microwave circuit being arranged opposite the ground plane (5) on the outside surface. The
aerial is further connected to the microwave circuit via a feeder line (4).

Abstract (de)
Der Baustein enthält eine aus einem flächig ausgebildeten elektrisch leitenden Strahlerelement (3) bestehen Antenne, welche auf einer Fläche
eines dielektrischen Substrats (1) angeordnet ist. Der Fläche liegt eine Auflagefläche gegenüber, die zumindest teilweise mit einer als Massefläche
(5) dienenden elektrisch leitenden Schicht bedeckt ist. Des weiteren enthält der Mikrowellenbaustein eine zur Verarbeitung und/oder Erzeugung
von Antennensignalen dienende Mikrowellenschaltung. Um das Substrat (1) ist eine delektrische Folie (2) gelegt. Auf diese Folie (2) ist einerseits
das Strahlerelement (3) aufgebracht, auf der Innenfläche der Folie (2) ist die Massefläche (5) und auf der Außenfläche die der Massefläche (5)
gegenüberliegende Mikrowellenschaltung angeordnet. Des weiteren ist die Antenne über eine Speiseleitung (4) mit der Mikrowellenschaltung
verbunden.
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